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长沙电子级除异物设备
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卷对卷（薄膜、卷板)对应型-旋风超高精密除尘模组设备是指对以Roll To Roll工艺生产的卷
板、薄膜、膜片等产品进行非接触式精密清洁。薄膜除异物设备包括固定架，固定架顶端水平设
置有行走辊，行走辊上方固定架上设置有粘尘机构，粘尘机构包括支撑横梁，支撑横梁与行走辊
平行设置，支撑横梁上设置有粘纸滚筒和粘辊，粘纸滚筒上套装有粘纸。粘纸滚筒的两端设置可
上下调节转动装置，转动装置为上下调节的轴承座，粘纸滚筒的滚轴套装在可上下调节的轴承座
上。轴承座通过滑块与滑轨机构的配合实现上下位移调节，支撑横梁两端设置竖向的滑轨，滑轨
上套装有第1滑块，轴承座固定在第1滑块上，滑块顶部固定连接有驱动气缸。薄膜除异物设备结
构新颖，实现薄膜表面异物及灰尘的去除，去除效率高，保证薄膜质量。除异物设备具有操作方
便、效率高、表面清洁、无划痕等优点。长沙电子级除异物设备

微小器件对应型旋风模组头的设计是在一般平面型的基础上，针对微小型产品更高精度的除
尘清洁要求，使用升级定制的高旋转轴及螺旋气嘴，并以多年现场经验和积累的气流模拟量算法
布置排列，可针对用户的不同使用场景设定使用。光学膜除异物设备采用集尘辊上下集尘，集尘
辊为可剥离式集尘纸卷（收集并转移微尘作用）为日用耗材，可用免刀（带刻印线）集尘纸卷，
很大程度上提高工作效率，清洁性能较好；进、出口配4支强劲除静电离子棒除静电功能，完全消
除静电干扰、轻易除尘，减少二次污染；速度0-45米/min可调。光学膜除异物设备是专门针对各
类膜片双面赃物、灰尘、静电清洁之作用的机器、该机器由静电消除器、矽胶除尘轮、高粘集尘
纸卷组成，利用静电消除器对各类板材表面静电进行去除，使其表面赃物及尘埃不具吸附性，再
由矽胶除尘轮对其表面进行除尘、由高粘集尘纸卷将矽胶除尘轮上赃物转移，使其保证洁净避免
再次污染。石家庄组装除异物设备除异物设备可以提高导热系数，提高IC封装的可靠性和稳定性，
提高产品的使用寿命。

用户可以在新设工艺产线中加入旋风清洁设备，或在原有工艺设备中的必要节点加装旋风模
组单元，均可达到升级改善原有洁净度、提升良率、减少人工、增进效率的良好效果。半导体行
业为什么需要除异物设备呢？半导体制造需要一些有机和无机物质参与，此外，由于工艺总是由
净化室的人进行，半导体晶片不可避免地会受到各种杂质的污染。根据污染物的来源和性质，大
致可以分为四类：颗粒、有机物、金属离子和氧化物。随着半导体技术的不断发展，对工艺技术
的要求越来越高，尤其是对半导体晶片的表面质量。主要原因是晶片表面的颗粒和金属杂质的污
染会严重影响器件的质量和成品率。在半导体生产过程中，几乎每个工序都需要清洁处理，晶圆
清洁处理的质量对器件性能有着严重的影响。

平面对应型-旋风超高精密除尘模组设备内部由旋风高璇转轴及特制气嘴组成，其排列组合以
多年现场经验和所积累的气流模拟量算法布置排列，可针对用户的不同使用场景设定使用。芯片
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与封装基板的粘接，往往是两种不同性质的材料，材料表面通常呈现为疏水性和惰性特征，其表
面粘接性能较差，粘接过程中界面容易产生空隙，给密封封装后的芯片带来很大的隐患，对芯片
与封装基板的表面进行除异物处理能有效增加其表面活性，极大的改善粘接环氧树脂在其表面的
流动性，提高芯片和封装基板的粘结浸润性，减少芯片与基板的分层，改善热传导能力，提高1C
封装的可靠性、稳定性，增加产品的寿命。集成电路引线键合的质量对微电子器件的可靠性有决
定性影响，键合区必须无污染物并具有良好的键合特性。污染物的存在，如氧化物、有机残渣等
都会严重削弱引线键合的拉力值。传统的湿法清洗对键合区的污染物去除不彻底或者不能去除，
而采用除异物设备能有效去除键合区的表面沾污并使其表面活化，能明显提高引线的键合拉力，
极大的提高封装器件的可靠性。除异物设备提高了封装设备的可靠性。

平面对应型-旋风超高精密除尘模组设备目前已有应用的行业有，平面显示、功能膜片、医疗
器械、医用包装、新能源等领域，在其行业头部企业及其产业链中的使用评价良好。集成电路
或IC芯片是当今电子产品的复杂基石，现代IC芯片包括印刷在晶片上的集成电路，并且附接
到“封装”，该“封装”包含到印刷电路板的电连接，IC芯片焊接在印刷电路板上。用于IC芯片的
封装还提供远离晶片的磁头转移，并且在某些情况下，提供围绕晶片本身的引线框架。IC芯片制造
领域中，除异物设备是一种不可替代的成熟工艺，不论在芯片源离子的注入，还是晶元的镀膜等
设备所能达到的：在晶元表面去除氧化膜、有机物、去掩膜等超净化处理及表面活化提高晶元表
面浸润性。晶圆除异物设备用于在晶圆凸点工艺前去除污染。四川电子厂除异物设备

晶圆除异物设备适用于晶圆级和3D封装应用的理想设备。长沙电子级除异物设备

作为前后道主制程工艺的辅助清洁设备单元，旋风清洁/除尘/除异物系统，以非接触式、高
效清洁、方便加装等优势，得到了晶圆厂及设备商的采用。在目前的集成电路生产中，由于晶圆
表面沾污问题，仍有50%以上的材料被损失掉。在半导体生产工艺中，几乎每道工序中都需要进行
清洁，晶圆清洁质量的好坏对器件性能有严重的影响。正是由于晶圆清洁是半导体制造工艺中比
较重要、比较频繁的步骤，而且其工艺质量将直接影响到器件的成品率、性能和可靠性，所以国
内外各大公司、研究机构等对清洁工艺的研究一直在不断地进行。除异物设备作为一种先进的技
术，具有绿色环保等特点，随着微电子行业的迅速发展，除异物设备也在半导体行业的应用越来
越多。长沙电子级除异物设备

上海拢正半导体科技有限公司是一家有着先进的发展理念，先进的管理经验，在发展过程中
不断完善自己，要求自己，不断创新，时刻准备着迎接更多挑战的活力公司，在上海市等地区的
机械及行业设备中汇聚了大量的人脉以及**，在业界也收获了很多良好的评价，这些都源自于自
身不努力和大家共同进步的结果，这些评价对我们而言是比较好的前进动力，也促使我们在以后
的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神，努力把公司发展战略推向一个新高度，在全
体员工共同努力之下，全力拼搏将共同上海拢正半导体科技供应和您一起携手走向更好的未来，
创造更有价值的产品，我们将以更好的状态，更认真的态度，更饱满的精力去创造，去拼搏，去
努力，让我们一起更好更快的成长！


